KOPLANARITAT UND
SCHABLONENDICKE

Erfolgreich Loten bei 0,15 mm Koplanaritat mit 0,10 mm Schablone



https://www.samtec.com/
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pc

Samlec [DRUEX

STUDIE ZU KOPLANARITAT UND SCHABLONENDICKE

Die Anforderungen an die Koplanaritat konnen bei den meisten Steckverbindern auf einen Héchstwert von
0,15 mm begrenzt werden, wenn eine 0,10-mm-Schablone eingesetzt wird. Das Ergebnis sind geringere Kosten fiir
den Kunden und mehr Steckverbinderoptionen fir eine gréBere Vielfalt an Lésungen.

ZWECK

Nachweis, das oberflachenmontierte (SMT) Steckverbinder mit einer spezifizierten maximalen Koplanaritadtsabweichung
von 0,15 mm erfolgreich mit einer 0,10-mm-Schablone mit optimierten Offnungen geldtet werden kénnen. Samtec und
Phoenix Contact haben duale Studien durchgefuhrt.

FAZIT

Es konnte nachgewiesen werden, dass SMT-Steckverbinder mit einer maximalen Koplanaritatsabweichung von 0,15 mm
erfolgreich unter Verwendung einer 0,10-mm-Schablone mit optimal ausgefiinrten Offnungen gelétet werden kénnen. Von
Samtec und Phoenix Contact wurden insgesamt 135 Steckverbinder mit einer 0,10-mm-Schablone mit optimal
ausgefiihrten Offnungen geldtet, und alle haben bestanden und die Akzeptanzkriterien gemaf IPC-J-STD-001 Class 2 fiir
eine 100%-ige Ausbeute erfllt. Auf Grundlage der Studien, kdnnen die Anforderungen an die Koplanaritét bei den meisten
Steckverbindern auf einen Hochstwert von 0,15 mm begrenzt werden, wenn eine 0,10-mm-Schablone eingesetzt wird. Das
Ergebnis sind geringere Kosten fir den Kunden und mehr Steckverbinderoptionen fiir eine gré3ere Vielfalt an Lésungen.

ANWENDUNGSBEREICH

Die Interconnect Processing Group (IPG) von Samtec I6tete 3 Steckverbinderbaureihen mit einer 0,15-mm-Schablone mit
1:1-Offnungen (Offnung und Pad haben gleiche Form und MaRe) und zwei 0,10-mm-Schablonenausfiihrungen mit
erweiterten Offnungen. Phoenix Contact fiihrte eine dhnliche Studie mit einer 0,10-mm-Schablone mit erweitert
ausgefuhrten Offnungen durch, die Samtec als optimal betrachtet hat. Die Steckverbinder wurden gefertigt, vermessen
und anschlielend sortiert, um einen fur diese Studie geeigneten Koplanaritatsbereich zu finden (0,10 mm bis 0,15 mm).

GEPRUFTE TEILENUMMERN:

FTSH-150-01-F-DH-A MMT-132-01-S-DH-A TSM-129-01-L-DH-A
ERGEBNISSE

BESTANDEN (Siehe Diagramme auf den Seiten 6 bis 11)
Folgende Priifmuster haben per Sichtpriifung mindestens die Akzeptanzkriterien gemaf IPC-J-STD-001 Class 2 erfillt:

= 4 Priifmuster jeder Teilenummer wurden bei Samtec unter Verwendung einer 0,15-mm-Schablone mit 1:1-Offnungen
gelotet.

e 17 FTSH-, 15 MMT- und 19 TSM-Prufmuster wurden bei Samtec unter Verwendung einer 0,10-mm-Schablone
mit optimiertem Uberdruck gelétet (Schablonenausfiihrung SP1D; siehe Diagramm auf Seite 4).

e 28 FTSH-, 28 MMT- und 28 TSM-Prufmuster wurden bei Phoenix Contact unter Verwendung einer 0,10-mm-
Schablone mit optimiertem Uberdruck gelétet (Schablonenausfilhrung SP1D; siehe Diagramm auf Seite 4).

NICHT BESTANDEN (Siehe Seite 12)

e 5 FTSH-, 6 MMT- und 6 TSM-Prifmuster wurden bei Samtec mit einer 0,10-mm-Schablone mit suboptimalen
Offnungen geldtet (Schablonenausfiihrung SP1C; siehe Diagramm auf Seite 4). Mindestens 1 Priifmuster jeder
Teilenummer hat die Prifung nach IPC-J-STD-001 wegen offener Lotverbindungen und/oder unzureichend
ausgebildeter Kehlen nicht bestanden.


https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pc
https://www.samtec.com/

BEDINGUNGEN (Sowohl Samtec als auch Phoenix Contact haben mit folgenden Parametern gearbeitet)

Montagewerkstoffe, Ausstattung und Kammermedium

ART BESCHREIBUNG ANMERKUNG
Leiterplatte PCB-109372-IPG-XX 2,36 mm (0,093") Leiterplattendicke
Schablone PCB-109372-IPG-XX-00X-SP1X
FTSH-150-01-F-DH-A 1,27 mm (.050") Rastermag, zweireihige Mikro-Stiftleiste, horizontal
Steckverbinder MMT-132-01-S-DH-A 2,00 mm (0,0787") RastermaR, zweireihige SMT-Stiftleiste, horizontal
TSM-129-01-L-DH-A 2,54 mm (0,100") RastermaR, zweireihige SMT-Stiftleiste, horizontal
Lotpastenlegierung SAC 305 Bleifrei, No-Clean-Ausfiihrung
Schutzatmosphare Stickstoff <3000 ppm

EVALUATIONSPRUFUNG

Samtec Warmeprofil
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ol Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 z6 z7
0 100 200 300 400
Seconds
Max. Aufheizgradient Haltezeit 130-180 °C Zeit Uiber Liquidus 217 °C Maximale Temperatur

MMT 1,44 -41 % 68,77 -711% 74,94 45 % 245,73 -14%
TSM 1,48 -36 % 69,15 -70 % 76,13 50 % 245,60 -15%
FTSH 1,42 -44 % 68,95 -70 % 75,07 46 % 245,92 -13%
Leiterplatte 1,55 -27% 69,24 -69 % 75,47 47 % 248,73 10%
0,13 0,47 1,19 3,13




SAMTEC PROFILBOARD

SCHABLONENDATEN

Samles

ARLTRRRER R
G i

CELELT LTI TT T -

FTSH

Schablone Reihe Breite Offnung Lange Offnung Lotmenge % der empfohlenen Menge
PCB-109372-IPG-XX-006-SP1A Innen 0,76 mm (030") 2,03 mm (080") 0,0000144 100
(Standardausftihrung 0,15 mm (0,006")) Auken 0,76mm (030") | 2,03mm (080" 0,0000144 100
PCB-109372-IPG-XX-004-SP1C Innen 0,76 mm (030") 2,79 mm (110") 0,0000132 92
(Ausfuhrung mit 0,10 mm (0,004")) AuRen 0,76mm (030") | 2,79 mm (110 0,0000132 92
PCB-109372-1IPG-XX-004-SP1D Innen 0,97 mm (038") 2,84 mm (112") 0,0000170 118
(Ol TSI 4L i (L) Augen 0,97mm (038") | 2,84mm (112") 0,0000170 118

MMT

Schablone Reihe Breite Offnung Lange Offnung Lotmenge % der empfohlenen Menge

PCB-109372-1PG-XX-006-SP1A Innen 1,02 mm (040") 2,59 mm (102") 0,0000245 100

(Standardausfiihrung 0,15 mm (0,006")] A ygen 1,02mm (040") | 2,29 mm (090") 0,0000216 100

PCB-109372-IPG-XX-004-SP1C Innen 1,02 mm (040" 3,10 mm (122") 0,0000195 80

(Ausftihrung mit 0,10 mm (0,004") AuRen 1,02 mm (0407) 2,79 mm (1107 0,0000176 81

PCB-109372-1PG-XX-004-SP1D Innen 1,52 mm (060") 3,10 mm (122“) 0,0000293 120

(Opt. Ausfiihrung 0,10 mm (0,004")) AuRen 1,52 mm (060") 2,79 mm (1107) 0,0000264 122

TSM

Schablone Reihe Breite Offnung Lange Offnung Lotmenge % der empfohlenen Menge

PCB-109372-1PG-XX-006-SP1A Innen 1,27 mm (050") 3,18 mm (125") 0,0000375 100

(Standardausfiihrung 0,15 mm (0,006")]  Aygen 1,27mm (050") | 3,18 mm (125" 0,0000375 100

PCB-109372-IPG-XX-004-SP1C Innen 1,70 mm (067") 3,56 mm (140") 0,0000375 100

(Ausftihrung mit 0,10 mm (0,004") AuRen 1,70 mm (067") 3,56 mm (140") 0,0000375 100

PCB-109372-1PG-XX-004-SP1D Innen 1,91 mm (075") 3,81 mm (150") 0,0000450 120

(Opt. Ausfiihrung 0,10 mm (0,004")) AuRen 1,91 mm (075") 3,81 mm (150") 0,0000450 120




OPTIMIERTE SC

HABLONENAUSFUHRUNG

0,10 mm (0,004")

SP1D Schablone

mit Uberdruck (FTSH)

Trotz der leichten Uberdruckung der Lotpaste sind keine
Lotkugelbildungen aufgetreten.

| < 0,97 mm (0,038")

SMT-Pad

f—0,25 mm (0,010")

Schablonenéffnung

I
2,84 mm 2,03 mm
(0,112" (0,080")
v
| |
P
2,84 mm 2,03 mm
(0,112" (0,080“
l v

SP1D Schablone mit Uberdruck (MMT)

0,30 mm (012")

|<—— 1,52 mm (0,060")

SMT-Pad

b 0,56 mm (0,022")

Schablonendéffnung

f :
3,09 mm 2,54 mm
(0,122") (0,100")
S i
} )
2,80 mm 2,29 mm
(0,110") (0,090")
\ v

SP1D Schablone mit Uberdruck (TSM)

-~ 048 mm (019"

Y
. 81T ] 1; b 044 mm (0,018"
,81 mm ,18 mm
(0.150")  (0,125" SMT Pad
} v {
T A 025 mm (00107
3,18 mm
3,81 mm ;
81T mm g 1257
(0,150 ) ' Schablonenéffnung

+| |<—1,91 mm (0,075")

—

0,64 mm (0,025")



FTSH VERARBEITUNGSERGEBNISSE

1,27 mm (.050") Rastermal, zweireihige Mikro-Stiftleiste, horizontal

SAMTEC VERARBEITUNGSERGEBNISSE

PHOENIX CONTACT VEARBEITUNGSERGEBNISSE

Muster-1D Koplanaritat sc h?bL:itlL:ehn:zL:?ﬂ - Schg:il't():en- Ergebnis Muster-1D Koplanaritat SChg:lIE:en' Ergebnis
0,124 mm (0,0049") bestanden 34 0,102 mm (0,0040") bestanden
in 0,15 mm bestanden 204 0,109 mm (0,0043") bestanden
50’006" bestanden 122 0,114 mm (0,0045") Zzz::g::
bestanden
137 0,117 mm (0,0046") bestanden
0112 mm (0,0044%) bestanden 111 0,119 mm (0,0047") bestanden
0,122 mm (0,0048") nicht bestanden 214 0,122 mm (0,0048") bestanden
bestanden 99 0,124 mm (0,0049") bestanden
bestanden 116 0,127 mm (0,0050") bestanden
nicht bestanden 59 bestanden
bestanden 142 bestanden
0,107 mm (0042") bestanden bestanden
37 0,112 mm (0,0044") bestanden bestanden
31 0,117 mm (0,0046") bestanden 0.10 mm bestanden
14 0,119 mm (0,0047") bestanden ;0’004" Zes:a:je:
0,127 mm (0,0050") 0,10 mm bestanden b::t:nd:n
(0,004" bestanden bestanden
) bestanden bestanden
bestanden bestanden
bestanden bestanden
bestanden bestanden
bestanden bestanden
bestanden bestanden
bestanden bestanden
bestanden bestanden
bestanden bestanden
bestanden bestanden

0,117 (0,0046") — 0,127 mm (0,0050")

0,102 (0,0040") — 0,114 mm (0,0045")

*Siehe Bilder Seite 6-7 ** Siehe Bild Seite 12

FTSH Samtec Muster 45 (Innere Reihe) FTSH Samtec Muster 45 (AuRere Reihe) FTSH Samtec Muster 189 (Innere Reihe)
0,145 mm (0,0057") Koplanaritat 0,145 mm (0,0057") Koplanaritat 0,152 mm (0,0060") Koplanaritat
0,15 mm (0,006") SP1A Schablone 0,15 mm (0,006") SP1A Schablone 0,10 mm (0,004") SP1A Schablone



FTSH-KOPLANARITAT (STECKVERBINDER GELOTET MIT SP1D-SCHABLONE 0,10 mm (0,004"))

GELOTET BEI

SAMTEC

GELOTET BEI
PHOENIX
CONTACT

0,097 mm (0,0038") 0,102 mm (0,0040")
0,107 mm (0,0042") 0,109 mm (0,0043")
0,112 mm (0,0044") 0,114 mm (0,0045")
0,117 mm (0,0046") 0,114 mm (0,0045")
0,119 mm (0,0047") 0,117 mm (0,0046")
0,127 mm (0,0050") 0,119 mm (0,0047")
0,135 mm (0,0053") 0,122 mm (0,0048") Coplanarity
0,135 mm (0,0053") 0,124 mm (0,0049") 0,178 mm
(0,0070")
0,137 mm (0,0054") 0,127 mm (0,0050")
0,140 mm (0,0055") 0,230 mm (0,0051")
0,152 mm -
0,142 mm (0,0056") 0,132 mm (0,0052") (0,0060%) . ® O @
o
0,147 mm (0,0058") 0,135 mm (0,0053") : b
L ] L ]
0,147 mm (0,0058") 0,135 mm (0,0053") 0,127 mm ° ¢
0,0050" [ ]
0,150 mm (0,0059") 0,135 mm (0,0053") ( ) o ° o
L ]
0,150 mm (0,0059") 0,135 mm (0,0053") . .
0,102 mm -
0,150 mm (0,0059") 0,137 mm (0,0054") 0,0040") * "
0,152 mm (0,0060") 0,137 mm (0,0054")
0,140 mm (0,0055") 0,076 mm
0,140 mm (0,0055") (0,00307)
0,142 mm (0,0056")
" 0,051 mm
0,142 mm (0,0056") (0,00207)
0,145 mm (0,0057")
0,145 mm (0,0057") 0,025 mm
0,147 mm (0,0058") (0,0010%)
0,147 mm (0,0058")
0,147 mm (0,0058") 0,000 mm
(0,0000")
0,150 mm (0,0059") ® Samtec @ Phoenix Contact
0,150 mm (0,0059")

FTSH Phoenix Contact Muster
(Représentativ) 0,20 mm (0,004")
SP1D Schablone

FTSH Samtec Muster 189 (AuBere Reihe)
0,152 mm (0,0060") Koplanaritat
0,10 mm (0,004") SP1A Schablone

FTSH Samtec Muster 38
0,150 mm (0,0059") Koplanaritat
0,10 mm (0,004") SP1A Schablone



MMT VERARBEITUNGSERGEBNISSE

2,00 mm (0,0787") Rastermal, zweireihige SMT-Stiftleiste, horizontal

- Ausfiihrung  |Schablonen- ] - Ausfihrung Schablonen- .
Muster-1D Koplanaritat el T dicke Ergebnis Muster-1D Koplanaritat AR e Ergebnis
75 0,109 mm (0,0043") bestanden 108 0,102 mm (0,0040") bestanden
83 0,124 mm (0,0049") bestanden 61 0,104 mm (0,0041") bestanden
’ ! SP1A 0,15 mm -
21* 0,130 mm (0,0051") (0,006" | pestanden ’ il i (0012 | bestanden
144 0,109 mm (0,0043") bestanden
76 0,112 mm (0,0044") bestanden
9 0,112 mm (0,0044") bestanden 36 ——
5 0,122 mm (0,0048") bestanden p 0,114 mm (0,0045") |
29 0,130 mm (0,0051") bestanden 104 bestanden
SP1C 0,117 mm (0,0046") —
209 bestanden 163 bestanden
0,135 mm (0,0053" Y
160 ** ¢ | nicht bestanden 119 bestanden
77 _ bestanden 151 bestanden
13 0,099 mm (0,0039") bestanden 172 G (Cocty) | bestanden
178 bestand
127 0,102 mm (0,0040") bestanden | vestanden
187 bestanden
" 0,10 mm | e
128 0,107 mm (0042") bestanden 20 SP1D (0,004") bestanden
155 0,114 mm (0,0045") bestanden a1 m
11 0,119 mm (0,0047") 0&(1)%’(‘;4”.?) bestanden ” Er——
130 0,422 mm|(0/0048) bestanden 45 bestanden
156 ' ' bestanden 49 0,122 mm (0,0048") bestanden
10 0,124 mm (0,0049") SP1D bestanden 114 bestanden
37 sl 124 bestanden
0,127 mm (0,0050") 161 bestanden
196 bestanden 1 ﬁ
estanden
47 0,132 mm (0,0052") bestanden 28 0,124 mm (0,0049") 7bestanden
138 0,135 mm (0,0053") bestanden 50 0,130 mm (0,0051") EsEmET
66 0,137 mm (0,0054") bestanden 72 bestanden
0,135 mm (0,0053") ————
82* bestanden 167 bestanden
139* bestanden 190 - bestanden
< 0,102 mm (0,0040") 0,117 (0,0046") — 0,127 mm (0,0050")
0,102 (0,0040") — 0,114 mm (0,0045") | 0,130 (0,0051") — 0,140 mm (0,0055")

*Siehe Bilder Seite 8-9 ** Siehe Bild Seite 12

MMT Samtec Muster 21 (Innere Reihe) MMT Samtec Muster 21 (AuRere Reihe) MMT Samtec Muster 139 (Innere Reihe)
0,130 mm (0,0051") Koplanaritat 0,130 mm (0,0051") Koplanaritat 0,142 mm (0,0056") Koplanaritat
0,15 mm (0,006") SP1A Schablone 0,15 mm (0,006") SP1A Schablone 0,10 mm (0,004") SP1A Schablone



MMT-KOPLANARITAT (STECKVERBINDER GELOTET MIT SP1D-SCHABLONE 0,10 mm)

GELOTET BEI

SAMTEC

0,099 mm (0,0039")

GELOTET BEI
PHOENIX
CONTACT

0,102 mm (0,0040")

0,102 mm (0,0040")

0,104 mm (0,0041")

0,107 mm (0042")

0,107 mm (0042")

0,114 mm (0,0045")

0,109 mm (0,0043")

0,119 mm (0,0047")

0,112 mm (0,0044")

0,122 mm (0,0048")

0,114 mm (0,0045")

0,122 mm (0,0048") 0,114 mm (0,0045") Coplanarity
0,124 mm (0,0049") 0,117 mm (0,0046") 0,178 mm
(0,0070")
0,127 mm (0,0050") 0,117 mm (0,0046")
0,127 mm (0,0050") 0,119 mm (0,0047")
0,152 mm
0,132 mm (0,0052") 0,119 mm (0,0047") (0,0060")
0,135 mm (0,0053") 0,119 mm (0,0047") ¢
e o
0,137 mm (0,0054") 0,119 mm (0,0047") 0,127 mm ° ° °
(0,0050")
0,142 mm (0,0056") 0,119 mm (0,0047") e e e ® . * .,
[ ]
0,142 mm (0,0056") 0,122 mm (0,0048") U
0,102 mm - [ ] .
0,122 mm (0,0048") (0,0040") - -
0,122 mm (0,0048")
0,122 mm (0,0048") 0,076 mm
0,122 mm (0,0048") (0.0030%)
0,122 mm (0,0048")
" 0,051 mm
0,122 mm (0,0048") ©.0020"
0,122 mm (0,0048")
0,122 mm (0,0048") 0,025 mm
0,124 mm (0,0049") (0,00107)
0,130 mm (0,0051")
0,135 mm (0,0053") 0,000 mm
(0,0000")

0,135 mm (0,0053")

0,145 mm (0,0057")

® Samtec ® Phoenix Contact

MMT Phoenix Contact Muster
(Reprasentativ) 0,20 mm (0,004")
SP1D Schablone

MMT Samtec Muster 139 (AuBere Reihe)
0,142 mm (0,0056") Koplanaritat
0,10 mm (0,004") SP1A Schablone

MMT Samtec Muster 82
0,142 mm (0,0056") Koplanaritat
0,10 mm (0,004") SP1A Schablone



10

TSM VERARBEITUNGSERGEBNISSE

2,54 mm (0,0787") Rastermal, zweireihige SMT-Stiftleiste, horizontal ***

Muster-1D Koplanaritat Schgglifrl\j ::'(erf]f?'nun g Sch;t():ll?: en- Ergebnis Muster-ID Koplanaritat s chaAl;]IZf: :r:g?f%un g Sch;t:l?g en- Ergebnis
11 0,132 mm (0,0052") bestanden 112 0,104 mm (0,0041") bestanden

10 * 0,140 mm (0,0055") 0.5 bestanden 90 0,114 mm (0,0045") bestanden
12 SP1A (6 0 0’2? bestanden 87 0,117 mm (0,0046") bestanden

5 ’ bestanden 92 bestanden

0,122 mm (0,0048")
73 0,127 mm (0,0050") bestanden 111 bestanden

T** 0,135 mm (0,0053") nicht bestanden 95 0,124 mm (0,0049") bestanden

109 0,137 mm (0,0054") bestanden 77 bestanden
0,127 mm (0,0050")

29 0,140 mm (0,0055") SP1C bestanden 108 bestanden

65 nicht bestanden 37 bestanden
- 0,130 mm (0,0051")

6 nicht bestanden 52 bestanden
14 0,109 mm (0,0043") bestanden 44 0,132 mm (0,0052") bestanden
30 0,132 mm (0,0052" 23 bestanden

( ) bestanden 5 (5T
18 bestanden 76 bestanden
9 0,140 mm (0,0055") bestanden 42 bestanden
bestanden 54 0,137 mm (0,0054") SP1D 0,10mm | pestanden
bestanden 114 (0,0047) bestanden
bestanden 61 bestanden
0,140 mm (0,0055")

bestanden 96 bestanden
bestanden 13 bestanden
0.10 mm bestanden 85 bestanden
(6,004") | bestanden. 88 bestanden
bestanden 38 bestanden
SP1D faestancnl 56 bestanden

bestanden
bestanden " bestanden
bestanden 26 s
bestanden 51 bestanden
bestanden 59 bestanden
bestanden 67 bestanden

< 0,102 mm (0,0040") 0,117 (0,0046") — 0,227 mm (0,0050")
0,102 (0,0040") — 0,114 mm (0,0045") 0,130 (0,0051") — 0,140 mm (0,0055")

*Siehe Bilder Seite 10-11  ** Siehe Bild Seite 12

TSM Samtec Muster 10 (Innere Reihe) TSM Samtec Muster 10 (AuBere Reihe) TSM Samtec Muster 3 (Innere Reihe)
0,140 mm (0,0055") Koplanaritat 0,140 mm (0,0055") Koplanaritit 0,160 mm (0,0063") Koplanaritat
0,15 mm (0,006") SP1A Schablone 0,15 mm (0,006") SP1A Schablone 0,10 mm (0,004") SP1A Schablone



TSM-KOPLANARITAT (STECKVERBINDER GELOTET MIT SP1D-SCHABLONE 0,10 mm) ***

GELOTET BEI

SAMTEC

0,109 mm (0,0043")

GELOTET BEI

PHOENIX
CONTACT

0,104 mm (0,0041")

0,132 mm (0,0052")

0,114 mm (0,0045")

0,140 mm (0,0055")

0,117 mm (0,0046")

0,140 mm (0,0055")

0,122 mm (0,0048")

0,142 mm (0,0056")

0,122 mm (0,0048")

0,145 mm (0,0057")

0,124 mm (0,0049")

0,147 mm (0,0058")

0,127 mm (0,0050")

0,150 mm (0,0059")

0,127 mm (0,0050")

0,150 mm (0,0059")

0,130 mm (0,0051")

0,150 mm (0,0059")

0,130 mm (0,0051")

0,152 mm (0,0060")

0,132 mm (0,0052")

0,152 mm (0,0060")

0,135 mm (0,0053")

0,155 mm (0,0061")

0,135 mm (0,0053")

0,155 mm (0,0061")

0,137 mm (0,0054")

0,155 mm (0,0061")

0,137 mm (0,0054")

0,157 mm (0,0062")

0,137 mm (0,0054")

0,160 mm (0,0063")

0,140 mm (0,0055")

0,163 mm (0,0064")

0,140 mm (0,0055")

0,170 mm (0,0067")

0,142 mm (0,0056")

0,142 mm (0,0056")

0,142 mm (0,0056")

0,145 mm (0,0057")

0,145 mm (0,0057")

0,147 mm (0,0058")

Coplanarity

0,178 mm
(0,0070")

0,152 mm ® O '

(0,0060")

0,127 mm L]
(0,0050") o ® °

0,102 mm [ ]

(0,0040")

0,076 mm
(0,0030")

0,051 mm
(0,0020")

0,025 mm
(0,0010")

0,000 mm
(0,0000")

® Samtec ® Phoenix Contact

0,150 mm (0,0059")

0,150 mm (0,0059")

0,152 mm (0,0060")

0,152 mm (0,0060")

TSM Samtec Muster 3 (AuBere Reihe)
0,160 mm (0,0063") Koplanaritat
0,10 mm (0,004") SP1A Schablone

*** Die TSM-Prifmuster befanden sich urspriinglich nicht im erforderlichen
Koplanaritatsbereich fir diese Studie (0,10 mm (0,004") bis 0,15 mm (0,006")). Die
Fahnen des TSM-Steckverbinders wurden von Hand nachbearbeitet, um die
Koplanaritat zu erhéhen.

TSM Phoenix Contact Muster
(Reprasentativ) 0,20 mm (0,004")
SP1D Schablone

TSM Samtec Muster 63
0,152 mm (0,0060") Koplanaritat
0,10 mm (0,004") SP1A Schablone




FEHLER: Alle Fehler sind bei Verwendung von Schablonen mit suboptimal ausgefiihrter Offnung aufgetreten.

.
Al

FTSH Muster 5: 0,122 mm (0,0048") MMT Muster 160: 0,135 mm (0,0053") ~ TsM Muster 7: 0,135 mm (0,0053")
Koplanaritat, 0,10 mm (0,004") Sp1C  Koplanaritat, 0,10 mm (0,004%) SP1C Koplanaritat, 0,10 mm (0,004") SP1C
Schablone, offene Létverbindung Schablone, unzureichende Kehinaht Schablone, offene Létverbindung

INTERCONNECT PROCESSING GROUP

Die Interconnect Processing Group (IPG) von Samtec ist eine firmeneigene Gruppe von Technikern und Ingenieuren, die
eine Antwort auf alle Ihre Steckverbindungsprobleme hat. IPG unterstiitzt bei der Verbesserung der gesamten
Herstellung und fertigungsgerechten Auslegung lhrer Leiterplatte sowie bei der Senkung der Gesamtkosten. Wenden
Sie sich gerne per E-Mail direkt an IPG: ipg@samtec.com.

Besuchen Sie samtec.com/processing und erfahren Sie mehr Giber die Verarbeitung von Steckverbindungen.

‘—
SEITI'__E PHCENIX
SUDDEN SERVICE CONTACT

Samtec, Inc.
P.O. Box 1147 Phoenix Contact
New Albany, IN 47151, USA 586 Fulling Mill Road
Telefon: 1-800-SAMTEC-9 Middletown, PA 17057, USA
(1-800-726-8329) Telefon: 1 7
Fax: 1-812-948-5047 elefon: 1-800-888-7388
E-Mail: info@samtec.com www.phoenixcontact.com

www.samtec.com
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